




















专利名称(译) 封装结构和有机发光显示装置

公开(公告)号 US20190067635A1 公开(公告)日 2019-02-28

申请号 US15/975985 申请日 2018-05-10

[标]申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司

申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司.

[标]发明人 YU JING

发明人 YU, JING
CHEN, YUJU

IPC分类号 H01L51/52

CPC分类号 H01L51/5253 H01L51/529 H01L2251/568

优先权 201710757303.1 2017-08-29 CN

其他公开文献 US10535839

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明涉及显示技术领域，公开了一种封装结构和有机发光显示装置。
封装结构包括自修复功能层和用于加热自修复功能层的加热层。自修复
功能层的形成材料至少包括：自修复材料。
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